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112學年度「半導體材料精密加工產學攜手合作計畫專班」 

面試公告 

 

1. 面試日期：112年6月10日(星期六)。  

2. 半導體材料精密加工專班(機械工程系)報到時間09:00全部集合至報到教 

   室並開始進行[數理測驗]約30分鐘，報到教室：K402；面試教室A： 

   K403；面試教室B：K404。 

3. 每一位學生各須面試2位單位主管(分教室A、B，一人各10分鐘依序面試) 

4. 報到時須攜帶國民身分證(或駕照、有照片的健保卡)，請準時前往報到。 

5. 面試前務必完成人事資料表(第3~5頁)自行列印填寫後，面試當日攜帶。 

6. 考生成績查詢將於112年6月15日(星期四)上午10:00，於本校報名網站查 

   詢，不另寄發紙本成績單。 

7. 成績複查如對成績有疑義者，請於112年6月15日10:00~17:00前於本校報 

   名網站直接點選申請成績複查，逾時不予受理。 

8. 112年6月20日(星期二)上午10:00於本校報名網站查詢錄取名單。  

9. 騎乘機車同學，請詢問大門警衛室依規定指示停放機車於機車停車場。 
※ 依照人事行政局公告，如遇重大事故(颱風、地震、豪大雨或其他重大天災)停止上班，以致不能依照原訂 

   時間舉行考試或面試時，將於本校網站公告擇期舉行。 

※ 面試順序依考生戶籍地址遠近安排，以方便考生當日往返為原則。 

 

面試相關事項聯絡電話：  

●機械工程系(06)253-3131 轉3501  
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112學年度南臺科技大學 

●「半導體材料精密加工產攜專班」面試時間如下列~ 

面試時間  准考證  姓名  備註  

10:00 P10001 劉 0寰 先教室 A(10 分鐘)後，再教室 B(10 分鐘) 

10:10 P10002 吳 0紘 教室 A~~以此類推 

10:20 P10003 鄭 0榞  

10:30 P10005 張 0碩  

10:40 P10006 薛 0哲  

10:50 P10007 鄭 0文  

11:00 P10008 梁 0豪  
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姓名  籍貫  性別  

身份證字號  生日(西元)  

身高  cm 體重 kg 血型  

殘障手冊  有      無 原住民身份  是      否 

婚姻狀況 無 目前是否已懷孕 否      是 

兵役狀況   役畢（服役期間       ~~      ） 未役 免役（原 因：                   ） 

專長  

興趣  

特殊病史  

家 

庭 

狀 

況 

稱謂 姓名 任職公司或就讀學校 職稱 稱謂 姓名 任職公司或就讀學校 職稱 

        

        

        

        

*(必填)* 

1. 是否曾於本公司關係企業任職？ 否  是 

2. 於本公司通知聘用報到時是否願提供體格健康檢

查資料予本公司作為人事及工安衛生管理目的之使

用？ 同意   不同意 

*(必填)* 

1.應徵者 同意  不同意答覆有關個人犯罪記錄。如同意請告知是

否有刑事前科或現在有案件訴訟進行中？ 否 是*(必填)* 

2.新進員工/在職員工/離職員工 同意   不同意答覆有關個人犯罪

記錄。 

如同意請告知是否有刑事前科或現在有案件訴訟進行中？ 否 是 

3.新進員工/在職員工如因於本公司擔任工作職務性質之關聯性，本公

司需了解是否有犯罪記錄，可否提供良民證等資料予公司作為管理使

用？ 同意   不同意 

應徵者／新進員工 同意   不同意提供兩位背景諮詢者資料（ 順 序：1. 主管 2. 師長 3. 同事 4. 朋友 5. 同學 ） 

姓  名 目 前 任 職 公 司 職   稱 關  係 連 絡 電 話 

     

     

※1.本資料表未經處級以上主管同意，各部門一律不得外借或影印。 

2.本人已詳細閱讀、瞭解，並同意上述內容提供。 

                        應徵者簽名：    ___     日 期： 

 
面試資料表 
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填表日期  

應 徵 職 務 員  工 可接受工作地點 台南市安南區工業三路 1號  

個 

人 

基 

本 

資 

料 

欄 

姓  名  籍  貫  

戶籍地址  

通訊地址  

聯絡電話 (   ) 行動電話  

e-mail  

交通工具 

汽 機 

汽車駕照： 有 無  

機車駕照： 有 無 

緊急連絡人  緊急連絡人之關係  緊急聯絡人電話  

最高 

兩項學歷 

學歷 學校名稱 科系 入/離校年月(西元/月) 畢(肄)業 備 註 

國中     年制 

高中     年制 

自 

傳 

 

其 

他 

工 

作 

經 

歷 

欄 

服務單位 部門名稱 職稱 到/離職(西元年/月) 離職時月薪 離職原因 

      

工作內容  

   ~~   

工作內容  

   ~~   

工作內容  

   

工作內容  ~~   

上列任職公司 

相關智權事項約定 

1. 任職工作涉及公司研發產品、製程、配方或新技術開發等機密資料？ 否  是(請載明於下行) 

                                                                                                                           

2. 任職工作時與公司簽定有保密條款？ 否  是，與公司簽定競業條款？ 否  是 

3. 至本公司任職與現職或之前任職公司之相關規定違背？ 否  是 

密  
履歷表 
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*(必填)* 4. 與現職或之前任職公司涉及智權事項爭議？ 否  是 

5. 於前任職公司是否曾申請專利？ 否  是 

法定專業證照資格  機械加工丙級、氣壓丙級、熱處理丙級、CNC 銑床乙級 

是否有親友在本企業任職？   否 是 姓 名  單 位  關 係  

是否為本企業在職同仁推薦？ 否 是 姓 名  單 位  關 係  

應徵訊息來源： 報紙     報  網路       親友推薦  徵才活動     場 其他:________ 

希望待遇  元 ／ 月  通知錄取後何時可任職  

備註   

注意事項： 

1. 請將個人所有經歷全數填列，以做為薪資、職等、職稱核敘之參考，如有缺漏，一經核定概不追補。 

2. 所提供之最高學歷，必須以確切取得畢業證書，並可於報到後十日內繳交之學歷為限，如係應屆畢業，而未能如期繳交者，

應於本表登註並告訴面試主管轉知人資部。 

3. 應徵者一經正式聘用，如未滿 16 足歲，應於報到當日繳交「家長同意書」。 

4. 請以藍筆或黑筆正楷填寫，如欄位不足處請自行增加附頁或於空白處依序填列。 

本人慎重聲明： 

1. 本表所填各項資料均屬確實，係本人自願提並揭露予光洋應用材料科技（股）公司作為(1)遴選員工；(2)新進員工；(3)

在職員工：(4)離職員工之人事管理及符合法律規定之特定目的使用，如有虛報情事願自負相關責任。 

2. 本人因應徵光洋應用材料科技（股）公司相關職務，同意授權光洋應用材料科技（股）公司得連絡上表所列公司或

人員以查核本人相關背景資料之正確性與完整性，為此並得蒐集、處理與利用該查核後所獲取之本人個人資料，做

為徵才評估之用。本人亦同意授權上表所列公司或人員，就光洋應用材料科技（股）公司所徵詢之人事背景問題，

得揭露或提供與本人相關之個人資料予光洋應用材料科技（股）公司。 

3. 本人同意光洋應用材料科技（股）公司可以保留本人未通過面試的履歷表，最長不得超過 2 年，且屆期光洋應用材料

科技（股）公司應主動銷毀。 

4. 本人同意獲得光洋應用材料科技（股）公司錄用為員工後，本人任職(含轉任或調派關係企業)期間，光洋應用材料科

技（股）公司基於法律之規定及為從事人事行政、工安管理、薪資費用補助款(含福委會)撥放、股票發放等特定目的

之必要範圍內，得搜集處理利用及保有本人之個人資料及本履歷表，迄至本人離職後七年為止，且屆期光洋應用材

料科技（股）公司應主動銷毀。 

5. 本人了解光洋應用材料科技（股）公司員工薪資結算約每月 20 日，本人如將來至光洋公司報到任職日為當月 20 日之

後，導致本人報到當月的薪資，光洋公司無法當月結算而需於次月發薪日發放時，本人同意就報到當月和次月之個

人薪資由光洋公司一併於次月薪資發放日發放，如無法配合次月發薪者，需於通知錄取時主動告知光洋應用材料科

技（股）公司人資單位‧ 

6. 本人在簽署本履歷表之前及同時，已詳細閱讀、瞭解，並同意上述內容。 

                    應徵者簽名：            (面談時親簽)  日 期：               

※本履歷表未經處級以上主管同意，各部門一律不得外借或影印。 



6 
 

學校平面圖   

 

   

 


